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Elementy produktu 



Elementy w konfiguracji standardowej 

Elementy komputera HP Compaq typu small form factor mogq sie 
roznic w zaleznosci od modelu. Pelnq liste sprzetu i oprogramowania 
zainstalowanego w komputerze mozna uzyskac, uruchamiajac 
narzedzie diagnostyczne (dolaczone tylko do niektorych modeli 
komputera). Instrukcje dotyczace uzywania tego narzedzia mozna 
znalezc w Podrgczniku rozwiqzywania problemow na dysku CD 
Dokumentacja i diagnostyka. 



Komputer typu small form factor moze tez bye uzy wany 
w konfiguracji tower (wieza). Wiecej informacji na ten temat 
znajduje sie w cz§sci „Uzywanie komputera typu small form factor 
w konfiguracji tower" tego podrecznika. 




Konfiguracja komputera typu small form factor 
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Elementy panelu przedniego 

Konfiguracja nap^dow moze si§ roznic w zaleznosci od modelu. 




Elementy panelu przedniego 


O 


Wskaznik aktywnosci napedu dyskietek 


© 


Zlqcze mikrofonowe 


© 


Naped dyskietek 


© 


Zlqcze sluchawkowe 


© 


Wskaznik aktywnosci napedu 
optycznego 


© 


Porty USB (Universal Serial Bus) (2) 


0 


Przycisk wysuwania dyskietki 


© 


Wskaznik aktywnosci dysku twardego 


© 


Naped optyczny (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD+R/RW lub polqczony 
naped CD-RW/DVD) 


© 


Wskaznik zasilania 


© 


Przycisk wysuwajqcy napedu 
optycznego 


© 


Dwufunkcyjny przycisk zasilania 




Niektore modele nie sq wyposazone na 


ped optyczny lub naped dyskietek. 
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Elementy panelu tylnego 




Elementy panelu tylnego 


O Gniazdo kabla zasilajqcego 


© 


Zlqcze sieciowe RJ-45 


© fa Zlqcze myszy PS/2 (zielone) 


© J=L 


Zlqcze rownolegle 


© £H Zlqcze klawiatury PS/2 (purpurowe) 


© Q 


Zlqcze monitorowe 


0 Port USB (Uniwersal Serial Bus) 


© +-J 


Zlqcze wyjscia liniowego dla 
zasilanych urzqdzeh audio 
(zielone) 


© ioioi Zlqcze szeregowe* 


© -s 


Zlqcze wejscia liniowego audio 
(niebieskie) 



Rozmieszczenie i liczba zlqczy mogq sie roznic w zaieznosci od modelu komputera. 

Zlqcze monitorowe na plycie glownej jest nieaktywne, jezeli w komputerze zainstalowana jest 
karta graficzna PCI Express. 

Jezeli zainstalowana jest karta graficzna typu ADD2, to zlqcza na karcie i na plycie glownej 
mogq bye uzywane jednoczesnie. Aby mozliwe bylo korzystanie z obydwu zlqczy, konieczna 
moze bye zmiana pewnych ustawien w programie Computer Setup. Informacje o funkeji Boot 
Order (Kolejnosc rozrucnu) mozna znalezc w Podr$czniku do programu Computer Setup (F10) 
na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. 

*Opcjonalne drugie zlqcze szeregowe do nabycia w firmie HP. 
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Klawiatura 



Elementy klawiatury 


O 


Klawisze funkcyjne 


Umozliwiajq wykonywanie funkcji specjalnych, ktore rozniq 
sie w 70 P7nosci on ii7vwonei w dnnvm momencie on ikocii 


© 


Klawisze do edycji 


Nalezq do nich nastepujqce klawisze: Insert, Home, Page Up, 
Delete, End oraz Page Down. 


© 


Wskazniki stanu 


Okreslajq stan ustawieh komputera i klawiatury 
(Num Lock, Caps Lock oraz Scroll Lock). 


0 


Klawisze numeryczne 


Dzialajq podobnie jak klawiatura kalkulatora. 


© 


Klawisze ze 
strzalkami 


Sluzq do nawigacji w obrebie dokumentow i witryn sieci Web. 
Pozwalajq przesuwac zawartosc ekranu w lewo, w prawo, 
w gore i w dol za pomocq klawiatury, bez uzycia myszy. 


© 


Klawisze Ctrl 


Uzywane w kombinacji z innymi klawiszami; efekt dzialania 
zalezy od uzywanej aplikacji. 


© 


Klawisz aplikacji* 


Sluzy (podobnie jak prawy przycisk myszy) do otwierania menu 
podrecznych w aplikacjach pakietu Microsoft Office. W innych 
aplikacjach moze pefnic inne funkcje. 


© 


Klawisze z logo 
system u Windows* 


Sfuzq do otwierania menu Start systemu Microsoft Windows. 
Uzywane w kombinacji z innymi klawiszami umozliwiajq 
wykonywanie innych funkcji. 


© 


Klawisze Alt 


Uzywane w kombinacji z innymi klawiszami; efekt dziafania 
zalezy od uzywanej aplikacji. 


*KI 


awisze dostepne w wybranych regionach geograficznych. 
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Klawisz z logo systemu Windows 

Klawisz z logo systemu Windows, uzywany w kombinacji 

z innymi klawiszami, umozliwia wykonywanie okreslonych funkcji 

dostepnych w systemie operacyjnym Windows. Umiejsco wienie 

klawisza z logo systemu Windows przedstawiono w czesci 

„Klawiatura". 



Funkcje klawisza z logo systemu Windows 


Klawisz z 


logo systemu Windows 


Wyswietla lub ukrywa menu Start. 


Klawisz z 


logo Windows + d 


Wyswietla pulpit. 


Klawisz z 


logo Windows + m 


Minimalizuje wszystkie otwarte aplikacje. 


Shift + kl 


awisz z logo Windows + m 


Cofa minimalizacje wszystkich otwartych aplikacji. 


Klawisz z 


logo Windows + e 


Otwiera okno Moj komputer. 


Klawisz z 


logo Windows + f 


Otwiera okno dialogowe Znajdz dokument. 


Klawisz z 


logo Windows + Ctrl + f 


Otwiera okno dialogowe Znajdz komputer. 


Klawisz z 


logo Windows + Fl 


Uruchamia Pomoc systemu Windows. 


Klawisz z 


logo Windows + 1 


Blokuje komputer podlqczony do domeny sieciowej 
lub umozliwia przelqczanie uzytkownikow 
(w przypadku komputera, ktory nie jest podlqczony 
do domeny sieciowej). 


Klawisz z 


logo Windows + r 


Otwiera okno dialogowe Uruchamianie. 


Klawisz z 


logo Windows + u 


Uruchamia Menedzera narzedzi. 


Klawisz z 


logo Windows + Tab 


Aktywuje nastepny przycisk na pasku zadah. 



Funkcje specjalne myszy 

Wiekszosc aplikacji mozna obslugiwac za pomocq myszy. 
Funkcje przypisane do poszczegolnych przyciskow myszy zalezq 
od uzywanej aplikacji. 
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Elementy produktu 



Umiejscowienie numeru seryjnego 

Kazdemu komputerowi nadano unikatowy numer seryjny O 
(ktory znajduje sie z lewej strony komputera) oraz numer 
identyfikacyjny produktu © (znajdujacy sie na pokrywie gornej 
komputera). Numery te nalezy przygotowac przed skontaktowaniem 
sie z punktem serwisowym. 




Polozenie numeru seryjnego i numeru identyfikacyjnego produktu 
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Rozbudowa sprzftu 

Cechy komputera ulatwiajqce rozbudow$ 
i serwisowanie 

Konstrukcja komputera utatwia jego rozbudowe i serwisowanie. 
Do przeprowadzenia wiekszosci procedur instalacyjnych opisanych 
w tym rozdziale nie sq wymagane zadne narzedzia. 

Ostrzezenia i przestrogi 

Przed przystapieniem do rozbudowy komputera nalezy uwaznie 
przeczytac wszystkie instrukcje, przestrogi i ostrzezenia zawarte 
w tym podreczniku. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem elektrycznym 
lub poparzenia, przed dotknieciem elementow wewnetrznych komputera 
nalezy sprawdzic, czy wtyczka kabla zasilajqcego zostala wyjeta z gniazda 
sieci elektrycznej oraz nalezy odczekac, az wewnetrzne elementy komputera 
ochtodzq sie. 



AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem elektrycznym, 
pozaru albo uszkodzenia urzqdzenia, nie nalezy podiqczac ztqczy 
telekomunikacyjnych lub telefonicznych do gniazda karty sieciowej (NIC). 



APRZESTROGA: Elektrycznosc statyczna moze uszkodzic elektroniczne 
elementy komputera lub wyposazenie dodatkowe. Przed przystqpieniem do 
wykonywania opisanych dalej czynnosci nalezy roztadowac elektrycznosc 
statycznq, dotykajqc na krotko uziemionego metalowego obiektu. Dodatkowe 
informacje o zapobieganiu wytadowaniom elektrostatycznym mozna znalezc 
w dodatku D, „Wytadowania elektrostatyczne". 



APRZESTROGA: Gdy komputer jest podtqczony do zrodta prqdu 
przemiennego, napiecie jest zawsze dostarczane do ptyty glownej. 
Aby zapobiec uszkodzeniu ptyty glownej, przed zdjeciem obudowy 
nalezy odtqczyc kabel zasilajqcy od zrodta zasilania. 
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Rozbudowa sprz$tu 



Uzywanie komputera typu small form factor 
w konfiguracji tower 

Komputer typu small form factor moze bye uzywany w konfiguracji 
tower lub desktop. Aby uzywac komputera w konfiguracji tower, 
nalezy postawic go pionowo na prawym boku, tak jak pokazano 
na ilustracji. 



Ze wszystkich stron komputera musi sie znajdowac co najmniej 
10,2 cm wolnej i pozbawionej przeszkod przestrzeni. 




Zmiana konfiguracji typu desktop na konfiguracje typu tower 



gix Aby zapewnic wiekszq stabilnosc komputera uzywanego 

w konfiguracji tower, mozna nabyc w firmie HP podstawe wiezowq. 
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Wytqczanie blokady Smart Cover Lock 



Blokada Smart Cover Lock jest funkcjq opcjonalnq, dostepnq tylko 
w wybranych modelach komputera. 



Blokada Smart Cover Lock jest sterowanq programowo blokady 
obudowy komputera, kontrolowanq za pomocq hasla konfiguracyjnego. 
Zapobiega ona nieautoryzowanemu dostepowi do wewnetrznych 
elementow komputera. Komputer jest dostarczany z wylaczona^ 
blokady Smart Cover Lock. Informacje o wlaczaniu blokady 
Smart Cover Lock mozna znalezc w Podreczniku zarz.qdz.ania 
komputerami typu desktop na dysku CD Dokumentacja i diagnostyka. 

Uzywanie klucza Smart Cover FailSafe Key 

Jezeli wlaczona jest blokada Smart Cover Lock i z roznych 
powodow nie mozna wprowadzic wylaczajacego jq hasla 
konfiguracyjnego, obudowe komputera mozna otworzyc za pomoca^ 
klucza Smart Cover FailSafe Key. Sytuacje, w ktorych niezbedne 
jest uzycie klucza to: 

■ brak zasilania, 

■ blad podczas uruchamiania komputera, 

■ wadliwe elementy komputera (np. wadliwy procesor lub zasilacz), 

■ utrata hasla. 



Klucz Smart Cover FailSafe Key jest specjalistycznym narzedziem 
dostepnym w firmie HP. Ze wzgledu na duze prawdopodobienstwo 
wystqpienia wymienionych wyzej sytuacji, klucz taki najlepiej 
zamowic odpowiednio wczesniej. 



Aby zamowic klucz FailSafe Key, nalezy: 

■ Skontaktowac si§ z autoryzowanym sprzedawcq lub serwisantem 
produktow firmy HP. Nalezy zamowic produkt PN 166527-001 
(klucz maszynowy) lub PN 166527-002 (klucz srubokretowy). 

■ Odwiedzic witryne sieci Web firmy HP (www.hp.com), gdzie 
mozna znalezc informacje o zamawianiu klucza. 

■ Zadzwonic pod odpowiedni numer wskazany w gwarancji lub 
w dokumencie Support Telephone Numbers (Numery telefonow 
wsparcia technicznego ) na dysku CD Dokumentacja 

i diagnostyka. 
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Aby otworzyc pokry we komputera z wlaczona^ blokadq 
Smart Cover Lock: 

1. Wylacz komputer w prawidlowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do 
niego urzadzenia zewnetrzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej, a nastepnie 
odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

3. Za pomocq klucza FailSafe Key odkrec wkret mocujqcy blokade 
Smart Cover Lock O. 

4. Pchnij metalowe ramie na kratce wentylacyjnej do gory 
i do tylu ©, aby zwolnic blokade Smart Cover Lock 

z podstawy montazowej. 




Usuwanie wkretu mocujqcego blokade Smart Cover Lock 

5. Zdejmij pokrywe komputera. Informacje na ten temat znajdujq 
si§ w czQsci „Zdejmowanie pokrywy komputera". 

Aby ponownie podlaczyc blokade Smart Cover Lock, nalezy 
zamocowac na miejscu za pomocq wkretu. 
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Zdejmowanie pokrywy komputera 

Aby zdjac pokrywe komputera: 

1. Jezeli wla.czona jest blokada Smart Cover Lock, uruchom 
ponownie komputer, a nastepnie otworz program Computer Setup 
i wyta.cz blokade. 

2. Wyta.cz komputer w prawidtowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nastepnie wyla.cz wszystkie podtaczone do 
niego urzadzenia zewnetrzne. 

3. Odta.cz kabel zasilaja.cy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nastepnie odta.cz wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

APRZESTROGA: Przed zdjeciem pokrywy komputera nalezy sprawdzic, 
czy komputer jest wytqczony, a wtyczka kabla zasilajqcego jest wyjeta 
z gniazda sieci elektrycznej. 



4. Nacisnij przyciski znajduja.ce sie z lewej i z prawej strony 
komputera O, a nastepnie przesuwaj pokrywe do przodu, 
az napotkasz opor ©, po czym podnies ja. do gory i zdejmij 
z podstawy montazowej. 
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Zakladanie pokrywy komputera 

Aby zalozyc pokrywe komputera, dopasuj wypustki na panelu 
do szczelin w podstawie montazowej, a nastepnie wsuri pokrywe 
do samego korica, tak aby zablokowata sie na miejscu. 




Zakladanie pokrywy komputera 
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Instalowanie dodatkowej pamieci 

Komputer jest wyposazony w synchronicznq pamiec dynamicznq 
o dostepie swobodnym, o podwojnej szybkosci przesylania danych 
(DDR2-SDRAM) w modulach w obudowie dwurzedowej (DIMM). 

Moduty DIMM 

W gniazdach pamieci na ptycie gtownej mozna zainstalowac 
maksymalnie cztery standardowe moduty DIMM. W gniazdach 
tych znajduje sie przynajmniej jeden fabrycznie zainstalowany 
modul DIMM. Aby osiagnac maksymalnq efektywnosc systemu 
pamieci, na ptycie gtownej mozna zainstalowac do 4 GB pamieci 
skonfigurowanej do pracy w charakteryzujacym sie duzq 
wydajnosciq trybie dwukanatowym. 

Moduty DIMM typu DDR2-SDRAM 

Aby system funkcjonowat prawidtowo, nalezy uzywac nastepujacych 
modutow DIMM typu DDR2-SDRAM: 

■ wyposazonych w standardowe ztqcza 240-stykowe; 

■ niebuforowanych PC2-4200 533 MHz; 

■ 1 ,8-woltowych modutow DDR2-SDRAM DIMM. 
Moduty DDR2-SDRAM DIMM musza. tez: 

■ obstugiwac parametr opoznienia CAS Latency 4 (CL = 4) 
w przypadku modutow DDR2/533 MHz; 

■ zawierac obowiazujace informacje dotyczace szeregowych 
metod wykrywania pamieci (SPD), opublikowane przez 
organizacje JEDEC. 

Dodatkowo komputer obstuguje: 

■ uktady pamieci bez funkcji kontroli i korygowania btedow 
256 i 512 megabitow oraz 1 gigabit; 

■ jednostronne i dwustronne moduty DIMM; 

■ moduty DIMM zbudowane z 8 lub 16 uktadow DDR; moduty 
DIMM zbudowane z 4 uktadow SDRAM nie sq obstugiwane. 



System nie uruchomi sie, jezeli zostanq zainstalowane 
nieobstugiwane moduty DIMM. 
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Wypetnianie gniazd DIMM 

System automatycznie przelacza sie na prace w trybie 
jednokanatowym, asymetrycznym trybie dwukanaiowym lub 
charakteryzujacym sie duzq wydajnosciq trybie dwukanaiowym 
z przeplotem, w zaleznosci od sposobu zainstalowania 
moduiow DIMM. 

■ System dziala w trybie jednokanatowym, jezeli gniazda DIMM 
sq wypelnione tylko w jednym kanale. 

■ System dziala w asymetrycznym trybie dwukanaiowym, 

jezeli calkowita pojemnosc pamieci moduiow DIMM w kanale A 
nie jest rowna calkowitej pojemnosci pamieci moduiow DIMM 
w kanale B. 

■ System dziala w charakteryzujacym sie duzq wydajnosciq trybie 
dwukanaiowym z przeplotem, jezeli calkowita pojemnosc 
pamieci moduiow DIMM w kanale A jest rowna calkowitej 
pojemnosci pamieci moduiow DIMM w kanale B. Technologie 

i szerokosci urzadzeri zastosowanych w poszczegolnych 
kanalach mogq bye rozne. Na przyklad jezeli w kanale A 
zostanq zainstalowane dwa moduly DIMM o pojemnosci 
256 MB, a w kanale B — jeden modul DIMM o pojemnosci 
512 MB, system bedzie dzialac w trybie z przeplotem. 

■ W kazdym trybie maksymalna szybkosc dzialania jest okreslona 
przez czestotliwosc taktowania najwolniejszego modulu DIMM 
w systemic 
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Na plycie gtownej znajdujq sie cztery gniazda DIMM 
(po dwa gniazda na kazdy kanat). Gniazda te oznaczone 
symbolami XMM1, XMM2, XMM3 i XMM4. Gniazda XMM1 
i XMM2 pracujq w kanale pamieci A. Gniazda XMM3 i XMM4 
pracujq w kanale pamieci B. 




Polozenie gniazd DIMM 



Pozycja 




Opis 


Kolor 
gniazda 


O 


Gniazdo 


DIMM XMM1, kanal A 


Czarne 


© 


Gniazdo 


DIMM XMM2, kanal A 


Biale 


© 


Gniazdo 


DIMM XMM3, kanal B 


Czarne 


o 


Gniazdo 


DIMM XMM4, kanal B 


Biale 
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Instalowanie modutow DIMM 



APRZESTROGA: Gniazda modulow pamieci majq styki pokryte zlotem. 
Aby zapobiec korozji i/lub utlenianiu, bedqcym wynikiem stykania sie roznych 
metali, do rozbudowy pamieci nalezy uzywac modulow ze ztotymi stykami. 



APRZESTROGA: Elektrycznosc statyczna moze uszkodzic elektroniczne 
elementy komputera lub karty dodatkowe. Przed przystqpieniem do 
wykonywania opisanych dalej czynnosci nalezy rozladowac elektrycznosc 
statycznq, dotykajqc na krotko uziemionego metalowego obiektu. Wiecej 
informacji na ten temat znajduje sie w czesci dodatku D, „Wytadowania 
elektrostatyczne". 



APRZESTROGA: Podczas instalacji modutow pamieci nie wolno dotykac 
ich stykow. W przeciwnym razie mogq one ulec uszkodzeniu. 



1. Jezeli wlaczona jest blokada Smart Cover Lock, uruchom 
ponownie komputer, a nastepnie otworz program Computer Setup 
i wylacz blokade. 

2. Wylacz komputer w prawidlowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do 
niego urzadzenia zewnetrzne. 

3. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i odlacz 
wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

4. Zdejmij pokrywe komputera. Informacje na ten temat znajduje 
si§ w czesci „Zdejmowanie pokrywy komputera". 

5. Odszukaj gniazda modulow pamieci na plycie glownej. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko poparzenia, przed dotknieciem 
elementow wewnetrznych komputera nalezy poczekac na obnizenie 
ich temperatury. 
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6. Otworz oba zatrzaski gniazda O, a nastepnie wloz modul 
do gniazda ©. 



Instalowanie moduiu DIMM 



Moduly pamieci skonstruowane w taki sposob, ze mozliwe jest 



ich zainstalowanie tylko w jednej pozycji. Nalezy dopasowac 
wyciecie w module do wypustki w gniezdzie pamieci. 



Si^. W celu uzyskania maksymalnej wydajnosci, gniazda nalezy 



wypelniac w ten sposob, aby pojemnosc pamieci w kanale A byla 
rowna pojemnosci pamieci w kanale B. Na przyklad jesli w gniezdzie 
XMM1 zainstalowany jest juz modul DIMM i do systemu dodawany 
jest drugi modul DIMM, zalecane jest zainstalowanie modulu DIMM 
o takiej samej pojemnosci w gniezdzie XMM3 lub XMM4. 



7. Wcisnij modul do gniazda, az zostanie calkowicie i prawidlowo 
osadzony. Sprawdz, czy zatrzaski sq zamkniete ©. 
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8. Powtorz czynnosci z punktow od 6 do 7 dla wszystkich modulow, 
ktore majq zostac zainstalowane. 

9. Zaloz pokrywe komputera. 

10. Podlacz kabel zasilajacy i wlacz komputer. 

11. Jezeli zwykle zabezpieczasz obudowe za pomocq blokady 
Smart Cover Lock, uruchom program Computer Setup 

i ponownie wlacz czujnik Smart Cover Sensor oraz blokade. 

Komputer automatycznie rozpozna dodatkowq pamiec przy 
pierwszym uruchomieniu. 
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Instalowanie karty rozszerzeh 

Komputer jest wyposazony w dwa standardowe gniazda 
rozszerzen PCI, w ktorych mozna umiescic karte rozszerzen 

0 dlugosci maksymalnej 17,46 cm (6,875 cala). Komputer jest 
tez wyposazony w jedno gniazdo rozszerzen PCI Express xl 

1 jedno gniazdo rozszerzen PCI Express x!6. 



Gniazda PCI i PCI Express obslugujq tylko karty niskoprofilowe, 
chyba ze zostanie zainstalowana opcjonalna podstawka. 
Opcjonalna podstawka obsluguje dwa gniazda PCI o peinej 
wysokosci. Po zainstalowaniu podstawki gniazdo rozszerzen 
PCI Express x!6 jest niedostepne. 




Polozenie gniazd rozszerzeh 



Pozycja 


Opis 


O 


Gniazdo rozszerzeh PCI 


© 


Gniazdo rozszerzeh PCI 


© 


Gniazdo rozszerzeh PCI Express xl6 


o 


Gniazdo rozszerzeh PCI Express xl 



W gniezdzie rozszerzen PCI Express xl6 mozna instalowac karty 
rozszerzen PCI Express xl, x4, x8 lub xl6. 
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Aby zainstalowac karte rozszerzen: 

1. Jezeli wlaczona jest blokada Smart Cover Lock, uruchom 
ponownie komputer, a nastepnie otworz program Computer Setup 
i wylacz blokade. 

2. Wylacz komputer w prawidtowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do 
niego urzadzenia zewnetrzne. 

3. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i odiacz 
wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

4. Zdejmij pokrywe komputera. Informacje na ten temat znajdujq 
si§ w czQsci „Zdejmowanie pokrywy komputera". 

5. Odszukaj gniazdo, w ktorym ma zostac zainstalowana karta 
rozszerzen. 

6. Zwolnij zatrzask ostony gniazda (mocujacy oslony gniazd PCI), 
podnoszac zielonq wypustke na zatrzasku, a nastepnie 
przechylajac zatrzask do pozycji otwartej O. 

7. Zdejmij ostone gniazda, przesuwajac jq do gory i na zewnatrz ©. 




Zdejmowanie oslony gniazda rozszerzen 
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8. Zainstaluj karte rozszerzen, wsuwajac pod zatrzask mocujacy 
oslone gniazda, a nastepnie naciskajac karte w dot do gniazda 
na ply tie gtownej. 



Nalezy uwazac, aby podczas instalacji karty rozszerzen nie 
porysowac innych elementow wewnatrz podstawy montazowej. 




Instalowanie karty rozszerzen 

9. Przechyl zatrzask ostony z powrotem na miejsce, aby zamocowac 
karte rozszerzen. 

10. W razie potrzeby podlacz do zainstalowanej karty kable 
zewnetrzne. W razie potrzeby podlacz do plyty gtownej kable 
wewnetrzne. Jesli karta wymaga dzwieku, podlacz kabel audio 
do zlacza na plycie gtownej oznaczonego napisem „Aux" 
(znajdujacego sie przy krawedzi plyty gtownej, pod klatkq 
zasilacza). 

11. Zaloz pokrywe komputera. 

12. Podlacz kabel zasilajacy i wtqcz komputer. 

13. Jezeli zwykle zabezpieczasz obudowe za pomocq blokady 
Smart Cover Lock, uruchom program Computer Setup 

i ponownie wlacz czujnik Smart Cover Sensor oraz blokade. 
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14. W razie potrzeby skonfiguruj ponownie komputer. Instrukcje 
dotyczace korzystania z programu Computer Setup znajdujq sie 
w Podreczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD 
Dokumentacja i diagnostyka. 



Instalujac karte rozszerzen, nalezy sie upewnic, ze metalowy 
wspornik karty wsuwa sie do szczeliny z tylu komputera, a nastepnie 
mocno nacisnac karte w taki sposob, aby caly styk zostai prawidtowo 
osadzony w gniezdzie rozszerzen. 



APRZESTROGA: Wszystkie gniazda rozszerzen z tylu komputera muszq 
zawierac karte rozszerzen lub oslone gniazda, aby zapewnione byto 
prawidlowe chlodzenie elementow wewnetrznych podczas pracy. 
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Wyjmowanie karty rozszerzeh PCI Express x16 

Aby wyjac karte rozszerzen PCI Express xl6: 

1. Jezeli wlaczona jest blokada Smart Cover Lock, uruchom 
ponownie komputer, a nastepnie otworz program Computer Setup 
i wylacz blokade. 

2. Wylacz komputer w prawidtowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do 
niego urzadzenia zewnetrzne. 

3. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i odlacz 
wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

4. Zdejmij pokrywe komputera. Informacje na ten temat znajdujq 
si§ w czQsci „Zdejmowanie pokrywy komputera". 

5. Zwolnij zatrzask ostony gniazda z tytu komputera (mocujacy 
ostony gniazd PCI), podnoszac zielonq wypustk? na zatrzasku, 
a nastepnie odchylajac zatrzask do pozycji otwartej. 

6. Odciqgnij ramie mocujace z tytu gniazda rozszerzen 

PCI Express xl6 od karty, a nastepnie ostroznie porusz kartq 
do przodu i do tytu, az jej zlacza odblokuj^ sie z gniazda. 
Podnies karte rozszerzen pionowo do gory z gniazda, a nastepnie 
wyjmij z podstawy montazowej. Uwazaj, aby nie porysowac 
karty innymi elementami komputera. 




Wyjmowanie karty rozszerzeh PCI Express xl6 
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7. Umiesc karte w opakowaniu antystatycznym. 

8. Jezeli nie jest instalowana nowakarta, zainstaluj oslone 
gniazda rozszerzen, aby zaslonic gniazdo. 

9. Przechyl zatrzask ostony z powrotem na miejsce, 
aby zamocowac karty rozszerzen i ostony gniazd. 

10. Zaloz pokrywe komputera. 

11. Podlacz kabel zasilajqcy i wlqcz komputer. 

12. Jezeli zwykle zabezpieczasz obudowe za pomocq blokady 
Smart Cover Lock, uruchom program Computer Setup 

i ponownie wlacz czujnik Smart Cover Sensor oraz blokade. 

APRZESTROGA: Wszystkie gniazda rozszerzen z tylu komputera muszq 
zawierac karte rozszerzen lub oslone gniazda, aby zapewnione 
byto prawidtowe chlodzenie elementow wewnetrznych podczas pracy. 
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Instalowanie dodatkowych napedow 

Komputer jest wyposazony w dwie wewnetrzne wneki napedow. 
Podczas instalacji dodatkowych napedow nalezy przestrzegac 
nastepujacych zalecen: 

■ Podstawowy dysk twardy Serial ATA (SATA) nalezy podlaczac 
do podstawowego kontrolera SATA na plycie glownej 
(niebieskiego, oznaczonego jako P60 SATA 0). Drugi dysk 
twardy SATA nalezy podlaczac do dodatkowego kontrolera SATA 
na plycie glownej (bialego, oznaczonego jako P61 SATA 1). 
Komputery firmy HP nie obslugujq podlaczania dyskow 
twardych SATA i 3,5-calowych dyskow RATA w tym samym 
systemic 

■ Dodatkowe urzadzenia Parallel ATA (RATA), takie jak naped 
optyczny, tasmowy naped IDE lub naped Zip, nalezy podlaczac 
do kontrolera RATA (oznaczonego jako P20 PRIMARY IDE) 
za pomocq 80-zylowego kabla IDE. 

■ Aby naped zostal prawidlowo umieszczony w klatce 

i zablokowany na miejscu, nalezy zainstalowac wkrety 
prowadzace. Dodatkowe wkrety prowadzace (cztery 
standardowe wkrety 6-32 i cztery wkrety metryczne M3) 
znajdujq sie w przedniej czesci podstawy montazowej 
komputera, pod pokrywq komputera. Standardowe wkrety 6-32 
sq przeznaczone dla dysku twardego. Wkrety metryczne M3 
sq przeznaczone dla wszystkich innych napedow. Dostarczone 
przez firme HP wkrety metryczne sq koloru czarnego, a wkrety 
standardowe — koloru srebrnego. 
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APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych i uszkodzeniu komputera 
lub napedu, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami: 

■ Przed wyjeciem lub wtozeniem dysku twardego nalezy zamknqc system 
w prawidtowy sposob, a nastepnie wylqczyc komputer. Dysku twardego 
nie nalezy wyjmowac, gdy komputer jest wlqczony lub znajduje sie 

w stanie wstrzymania. 

I Przed dotknieciem napedu nalezy roztadowac tadunki elektrostatyczne 
zgromadzone na powierzchni skory. Przy obstudze napedu nalezy unikac 
dotykania jego ztqcza. Wiecej informacji dotyczqcych zapobiegania 
uszkodzeniom spowodowanym wytadowaniami elektrostatycznymi 
znajduje sie w dodatku D, „Wytadowania elektrostatyczne". 

I Z napedem nalezy sie obchodzic ostroznie. W zadnym wypadku 
nie wolno go upuscic. 

■ Przy wktadaniu napedu do wneki nie nalezy uzywac zbyt duzej sity. 

■ Nalezy unikac kontaktu dysku twardego z ptynami, jego przechowywania 
w miejscach narazonych na dziatanie ekstremalnych temperatur lub 

w poblizu produktow wytwarzajqcych pole magnetyczne (np. monitor, 
gtosniki itp.). 

■ Jezeli zaistnieje koniecznosc przestania napedu pocztq, nalezy wtozyc 
go do specjalnej pogrubionej koperty wykonanej z folii bqbelkowej 
lub do innego opakowania zabezpieczajqcego i opatrzyc opakowanie 
napisem informujqcym o koniecznosci delikatnego obchodzenia sie 

z przesytkq — „Delikatne urzqdzenie: Ostroznie!". 
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Potozenie napfdow w komputerze 




Pohzenie napfdow 



© 3,5-calowa, standardowa wewnetrzna wneka dysku twardego 

© 5,25-calowa wneka na napedy opcjonalne 

© Wneka 3,5-calowa (na ilustracji przedstawiono naped dyskietek 
o pojemnosci 1,44 MB)* 

*Jezeli we wnece 3,5-calowej jest zainstalowany naped dyskietek 
o pojemnosci 1,44 MB, wneka ta jestzakryta pokrywq przedniq 
napedu dyskietek (nr katalogowy: PN 360189-001), tak jak 
pokazano na ilustracji. Jezeli wneka 3,5 calowa jest pusta, jest 
ona zakryta zaslepkq napedu (nr katalogowy: PN 358797-001). 
W pustej wnece mozna zainstalowac dowolne urzqdzenie 
3,5-calowe (np. naped dyskietek, dysk twardy lub naped Zip). 
Jednak w przypadku instalacji urzqdzenia 3,5-calowego innego 
niz naped dyskietek lub dysk twardy nalezy nabyc pokrywe przedniq 
urzqdzenia 3,5-calowego (nr katalogowy: PN 358796-001). 



Aby sprawdzic typ, rozmiar i pojemnosc urzadzeri pami^ci masowej 
zainstalowanych w komputerze, nalezy uruchomic program 
Computer Setup. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc 
w Podrgczniku do programu Computer Setup (F10) na dysku CD 
Dokumentacja i diagnostyka. 
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Wyjmowanie napedu optycznego 

APRZESTROGA: Przed wyj^ciem napedu z komputera nalezy wyjqc 
znajdujqcy si§ w nim nosnik wymienny. 



Napedem optycznym moze bye naped CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD+R/RW lub pofcjczony naped CD-RW/DVD. 



Aby wyjqc naped optyczny: 

1. Jezeli wlaczona jest blokada Smart Cover Lock, uruchom 
ponownie komputer, a nastepnie otworz program Computer Setup 
i wylacz blokade. 

2. Wylacz komputer w prawidlowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do 
niego urzadzenia zewnetrzne. 

3. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i odlacz 
wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

4. Zdejmij pokrywe komputera. Informacje na ten temat znajdujq 
si§ w czQsci „Zdejmowanie pokrywy komputera". 

5. Odchyl klatk§ napedu do pozyeji pionowej. 




Odchylanie klatki napedu do gory 
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1. Odchyl klatk§ nap§du z powrotem do normalnej pozycji. 



> 




Odchylanie klatki nap§du w dol 



APRZESTROGA: Podczas odchylania klatki w dol nalezy uwazac, 
aby nie przygniesc zadnych kabli ani przewodow. 
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8. Nacisnij zielony zatrzask mocujacy napedu O, znajdujacy 
si§ z boku napedu, aby odblokowac naped z klatki. Trzymajac 
zatrzask mocujacy nacisniety, wysuri naped do przodu, 
a nastepnie podnies go do gory i wyjmij z klatki ©. 




Wyjmowanie napedu optycznego 



Aby wlozyc naped optyczny, nalezy wykonac powyzsze czynnosci 
w odwrotnej kolejnosci. Wymieniajac naped, nalezy wymontowac 
ze starego napedu cztery wkrety prowadzace i zamontowac je 
w nowym napedzie. Wkrety te zastepujq szyny prowadzace napedu. 
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Wyjmowanie napedu dyskietek 

APRZESTROGA: Przed wyj^ciem napedu z komputera nalezy wyjqc 
znajdujqcy si§ w nim nosnik wymienny. 



Naped dyskietek znajduje sie pod napedem optycznym. Aby wyjqc 
naped dyskietek: 

1. Wykonaj czynnosci z poprzedniej czesci („Wyjmowanie napedu 
optycznego"), aby wyjqc naped optyczny i uzyskac dostep do 
napedu dyskietek. 

2. Odlacz kabel transferu danych i kabel zasilajacy od zlaczy 
z tyiu napedu dyskietek. 




Odiqczanie kabli od napedu dyskietek 
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3. Nacisnij zielony zatrzask mocujacy nap§du O, znajdujacy 
si§ z boku nap§du dyskietek, aby odblokowac nap§d z klatki, 
a nast§pnie wysuri nap§d do przodu o okoto 6 mm ©. 
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4. Podnies tylnq czesc napedu do gory, tak aby tylne wkrety 
prowadzace wysunely sie z gornej czesci klatki napedu O. 
Podczas podnoszenia naped automatycznie wysuwa sie 
do przodu, az zostanie zwolniony z klatki napedu ©. 




Aby wlozyc naped dyskietek, nalezy wykonac powyzsze czynnosci 
w odwrotnej kolejnosci. Najpierw nalezy wsunac przednie wkrety 
prowadzace do klatki, a nastepnie przechylic tylnq czesc napedu 
w dot i przesunac w tyl, az zablokuje sie na miejscu. 



Wymieniajac naped, nalezy wymontowac ze starego napedu cztery 
wkrety prowadzace i zamontowac je w nowym napedzie. Wkrety 
te zastepujq szyny prowadzace napedu. 
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Instalowanie opcjonalnego napedu optycznego 

Aby zainstalowac opcjonalny naped optyczny: 

1. Jezeli wlaczona jest blokada Smart Cover Lock, uruchom 
ponownie komputer, a nastepnie otworz program Computer Setup 
i wylacz blokade. 

2. Wylacz komputer w prawidlowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do 
niego urzadzenia zewnetrzne. 

3. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i odlacz 
wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

4. Zdejmij pokrywe komputera. Informacje na ten temat znajdujq 
si§ w czQsci „Zdejmowanie pokrywy komputera". 

5. Zainstaluj dwa wkr§ty metryczne M3 w dolnych otworach 
po obu stronach napedu. Dodatkowe cztery metryczne wkrety 
prowadzace M3 znajdujq sie w przedniej cz§sci podstawy 
montazowej komputera, pod pokrywq komputera. Metryczne 
wkrety prowadzace M3 sq koloru czarnego. 

APRZESTROGA: Nalezy uzywac wylqcznie wkretow prowadzqcych o dlugosci 
5 mm. Dluzsze wkrety mogq uszkodzic elementy wewnetrzne napedu. 



Wymieniajac naped, nalezy wymontowac ze starego napedu cztery 
metryczne wkrety prowadzace M3 i zamontowac je w nowym 
napedzie. Wkrety te zastepujq szyny prowadzace napedu. 




Instalowanie wkretow prowadzqcych w napedzie optycznym 
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6. Umiesc wkrety prowadzace napedu w szczelinach w ksztatcie 
litery J we wnece napedu O. Nastepnie przesuwaj naped 
w kierunku tylnej czesci komputera ©, az zablokuje si§ 
na miejscu. 
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8. Podlacz kabel transferu danych do plyty glownej. 

9. Podlacz kabel zasilajacy i kabel transferu danych do zlaczy 
z tylu napedu optycznego. 




Podtqczanie kabla zasilajqcego i kabla transferu danych 
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10. Odchyl klatke napedu z powrotem do normalnej pozycji. 




Odchylanie klatki napedu w ddi 

APRZESTROGA: Podczas odchylania klatki w dot nalezy uwazac, 
aby nie przygniesc zadnych kabli ani przewodow. 



1 1. Zaloz pokrywe komputera. 

12. Podlacz kabel zasilajacy i wlacz komputer. 

13. Jezeli zwykle zabezpieczasz obudowe za pomocq blokady 
Smart Cover Lock, uruchom program Computer Setup 

i ponownie wlacz czujnik Smart Cover Sensor oraz blokade. 

System automatycznie rozpozna naped i skonfiguruje 
ponownie komputer. 

APRZESTROGA: Przed zamontowaniem wyjetych wczesniej elementow 
komputera nalezy sprawdzic, czy wszystkie kable sq prawidtowo utozone. 
Niewlasciwe ulozenie kabli moze doprowadzic do uszkodzenia komputera. 
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Rozbudowa dysku twardego SATA 



Komputery firmy HP nie obslugujq podlaczania dyskow twardych 
SATA i 3,5-calowych dyskow PATA w tym samym systemic 



Wyjmowanie i wktadanie podstawowego dysku twardego 



Przed wyjeciem starego dysku twardego nalezy utworzyc kopie 
zapasowe zgromadzonych na nim danych, aby mozliwe byto 
ich przeniesienie na nowy dysk. 



Fabrycznie zainstalowany 3,5-calowy dysk twardy jest umieszczony 
pod zasilaczem. Aby wyjac i wtozyc dysk twardy: 

1. Jezeli wlaczona jest blokada Smart Cover Lock, uruchom 
ponownie komputer, a nastepnie otworz program Computer Setup 
i wylacz blokade. 

2. Wylacz komputer w prawidlowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do 
niego urzadzenia zewnetrzne. 

3. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i odlacz 
wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

4. Zdejmij pokrywe komputera. Informacje na ten temat znajdujq 
si§ w czQsci „Zdejmowanie pokrywy komputera". 
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6. Zdejmij zacisk zabezpieczajacy (jesli jest zainstalowany), 
ktory mocuje tylnq scianke podstawy montazowej do zasilacza. 
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8. Odlacz kabel zasilajacy O i kabel transferu danych © od zlaczy 
z tytu dysku twardego. 




Odtqczanie kabla zasilajqcego i kabla transferu danych 
od dysku twardego 
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9. Odciqgnij od dysku zielonq wypustke blokujacq go na miejscu O, 
przesuri dysk twardy w kierunku przedniej czesci komputera, 
a nastepnie podnies dysk i wyjmij go z wneki ©. 




Wyjmowanie dysku twardego 

10. Aby zainstalowac dysk twardy, wykonaj powyzsze czynnosci 
w odwrotnej kolejnosci. 



Jezeli system jest wyposazony w tylko jeden dysk twardy SATA, 
kabel transferu danych nalezy podlaczyc do niebieskiego zlacza 
oznaczonego jako P60 SATA 0 na plycie glownej, aby uniknac 
problemow z wydajnosciq dysku twardego. 



Wymieniajac dysk twardy, nalezy wymontowac ze starego dysku 
cztery wkrety i zamontowac je na nowym dysku. Wkrety te zastepujq 
szyny prowadzace napedu. Do wyjecia i ponownego zainstalowania 
wkretow prowadzacych potrzebny bedzie srubokret Torx T-15. 
Dodatkowe cztery standardowe wkrety prowadzace 6-32 znajdujq 
si§ w przedniej czesci podstawy montazowej komputera, pod 
pokrywq komputera. Standardowe wkrety prowadzace 6-32 
sq koloru srebrnego. 
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Jezeli wymieniony zostal podstawowy dysk twardy, nalezy 
uruchomic dysk Restore Plus! CD, aby przywrocic system 
operacyjny, sterowniki programowe i/lub wszelkie aplikacje, 
ktore byly preinstalowane na komputerze. Nalezy wykonac 
instrukcje dolaczone do dysku Restore Plus! CD. Po ukoriczeniu 
procesu przywracania nalezy zainstalowac ponownie pliki osobiste, 
ktorych kopie zapasowe utworzono przed wymianq dysku twardego. 



Instalowanie napedu opcjonalnego we wnece 
3,5-calowej 

W zaleznosci od konfiguracji komputera wneka 3,5-calowa 
(z przodu komputera) zawiera naped dyskietek lub jest pusta. 
Typ pokrywy przedniej zakrywajacej wneke zalezy od oryginalnej 
konfiguracji komputera. 

Jezeli we wnece nie jest zainstalowany naped dyskietek, mozna 

w niej zainstalowac urzadzenie 3,5-calowe, takie jak naped dyskietek 

lub dysk twardy. 



W zaleznosci od rodzaju instalowanego urzadzenia konieczne jest 
tez zainstalowanie odpowiedniej pokrywy przedniej. W przypadku 
napedu dyskietek nalezy zainstalowac pokrywe przedniq napedu 
dyskietek (nr katalogowy: PN 360189-001). W przypadku dysku 
twardego nalezy zainstalowac zaslepke wneki (nr katalogowy: 
PN 358797-001). W przypadku instalacji urzadzenia 3,5-calowego 
innego niz naped dyskietek lub dysk twardy nalezy zainstalowac 
pokrywe przedniq urzadzenia 3,5-calowego (nr katalogowy: 
PN 358796-001). Aby zamowic odpowiedniq pokrywe, nalezy 
skontaktowac si§ z autoryzowanym sprzedawcq lub serwisantem 
produktow firmy HP. 
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Wneka 3,5-calowa znajduje sie pod napedem optycznym. 
Aby zainstalowac naped we wnece 3,5-calowej: 



Aby naped zostal prawidlowo umieszczony w klatce i zablokowany 
na miejscu, nalezy zainstalowac wkrety prowadzace. Dodatkowe 
wkrety prowadzace (cztery standardowe wkrety 6-32 i cztery wkrety 
metryczne M3) znajduje sie w przedniej czesci podstawy montazowej 
komputera, pod pokrywa^ komputera. Standardowe wkrety 6-32 
S3 przeznaczone dla dysku twardego. Wkrety metryczne M3 s^ 
przeznaczone dla wszystkich innych napedow. Dostarczone przez 
firme HP wkrety metryczne M3 sq koloru czarnego, a wkrety 
standardowe 6-32 — koloru srebrnego. 



1. Wykonaj czynnosci z czesci „Wyjmowanie napedu optycznego", 
aby wyjac naped optyczny i uzyskac dostep do wneki 
3,5-calowej. 

2. Trzymajac naped po katem, z tylnymi wkretami prowadzqcymi 
nad klatkq napedu, wsuwaj naped do tylu, tak aby przednie 
wkrety prowadzace wsunely sie do szczelin w ksztalcie litery J 
we wnece. 




Instalowanie napedu we wnece 3,5-calowej 
(na ilustracji przedstawiono dysk twardy) 
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3. Wyrownaj tylne wkrety prowadzace z tylnymi szczelinami 
w ksztatcie litery J w klatce napedu, nacisnij tylnq czesc napedu 
w dot O, a nastepnie wsuwaj naped do tytu, az zablokuje sie 
na miejscu ©. 




Instalowanie napedu we wnece 3,5-calowej 
(na ilustracji przedstawiono dysk twardy) 

4. Podlacz kabel zasilajacy i kabel transferu danych do zlaczy 
z tytu napedu. Jezeli instalujesz drugi dysk twardy, podlacz 
drugi koniec kabla transferu danych do biatego zlacza na 
ptycie gtownej oznaczonego jako P61 SATA 1. 

5. Wtoz naped optyczny. 
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6. Zdejmij pokryw§ przedniq nap§du , popychajac do wewnatrz 
dwie wypustki znajdujace si§ z jednej strony wi^kszej 
pokrywy O, a nast§pnie odchylajac pokryw§ nap§du 
od wi^kszej pokrywy ©. 



Typ pokrywy przedniej zakrywajacej wn§k§ zalezy od konfiguracji 
komputera. 
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7. Zastap zdjetq pokrywe napedu odpowiedniq pokrywy, 
wciskajac na miejsce. 



Typ pokrywy zalezy od rodzaju instalowanego urzadzenia. 

W przypadku napedu dyskietek nalezy zainstalowac pokrywe 

przedniq napedu dyskietek (nr katalogowy: PN 360189-001). 

W przypadku dysku twardego nalezy zainstalowac zaslepke wneki 

(nr katalogowy: PN 358797-001), tak jak pokazano na ponizszej 

ilustracji. W przypadku instalacji urzadzenia 3,5-calowego innego 

niz naped dyskietek lub dysk twardy nalezy zainstalowac pokrywe 

przedniq urzadzenia 3,5-calowego (nr katalogowy: PN 358796-001). 

Aby zamowic odpowiedniq pokrywe, nalezy skontaktowac si§ 

z autoryzowanym sprzedawcq lub serwisantem produktow firmy HP. 




Instalowanie pokrywy napedu (na ilustracji przedstawiono zaslepke 
dysku twardego) 

8. Zaloz pokrywe komputera. 

9. Podlacz kabel zasilajacy i wlacz komputer. 

10. Jezeli zwykle zabezpieczasz obudowe za pomocq blokady 
Smart Cover Lock, uruchom program Computer Setup 
i ponownie wlacz czujnik Smart Cover Sensor oraz blokade. 
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Specyfikacje 



Ze wszystkich stron komputera musi si§ znajdowac co najmniej 
10,2 cm wolnej i pozbawionej przeszkod przestrzeni. 



Komputer HP Compaq typu small form factor 
Wymiary komputera typu desktop 

Wysokosc 3,95 cala 1 0,3 cm 

Szerokosc 1 3,3 cala 33,78 cm 

Glebokosc (glebokosc jest wieksza, 14,9 cala 37,85 cm 

jesli komputer jest wyposazony 

we wspornik zabezpieczajqcy porty) 

Przyblizony ciezar 21 funtow 9,53 kg 

Zakres dopuszczalnych temperatur 

Praca od 50 do 95°F od 1 0 do 35°C 

Przechowywanie i transport od -22 do 140°F od -30 do 60°C 
Wilgotnosc wzgledna (bez kondensacji) 

Praca 1 0-90% 1 0-90% 

Przechowywanie i transport (maks. temp. 5-95% 5-95% 

termometru wilgotnego — 38,7°C) 

Maksymalna wysokosc nad poziomem 
morza (przy cisnieniu atmosferycznym) 

Praca 1 0 000 stop 3 048 m 

Przechowywanie i transport 30 000 stop 9 144 m 

Wartosc znamionowa temperatury pracy jest obnizana o 1 ,0°C na kazde 300 m (1 000 stop) 
do wysokosci 3 000 m (10 000 stop) nad poziomem morza (bez dtugotrwatego oddziatywania 
promieni stonecznych). Maksymalna szybkosc zmiany temperatury wynosi 10°C/godz. Gorny 
limit moze zostac ograniczony przez rodzaj i liczbe zainstalowanych urzadzeri dodatkowych. 
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Komputer HP Compaq typu small form factor (ciqg dalszy) 



Zasilacz 


115 V 


230 V 


Zakres napiecia roboczego* 


90-264 V prqdu 
przemiennego 


90-264 V prqdu 
przemiennego 


Zakres napiecia znamionowego 


1 00-240 V prqdu 
przemiennego 


1 00-240 V prqdu 
przemiennego 


Liniowa czestotliwosc znamionowa 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


Moc wyjsciowa 


240 W 


240 W 


Wartosc znamionowa prqdu 
wejsciowego (maks.)* 


3 A przy 1 UU V 
prqdu 

przemiennego 


oca . . oriri \/ 

1,0 A przy zUU V 

prqdu 

przemiennego 


Rozpraszanie ciepta 






Maksymalne 


1 260 BTU/h 


318 kcal/h 


Typowe (tryb uspienia) 


340 BTU/h 


86 kcal/h 



*Ten system wykorzystuje zasilacz zaktywnq korekcjq wspokzynnika mocy. Dzieki temu 
system spelnia wymagania zwiqzane zoznaczeniem CE w krajach Unii Europejskiej. 
Dodatkowq zaletq zasilacza z aktywnq korekcjq wspokzynnika mocy jest to, ze nie 
wymaga on przelqcznika wyboru zakresu wejsciowego napiecia zasilania. 
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Wymiana baterii 



Bateria, w ktorajest wyposazony komputer, zapewnia zasilanie zegara 
czasu rzeczywistego. Wymieniajac baterie, nalezy jq zastapic bateriq 
rownowaznq do tej pierwotnie zainstalowanej w komputerze. 
Komputer jest wyposazony w pastylkowq baterie litowq o napieciu 3 V. 



S^. Okres eksploatacji baterii litowej mozna wydtuzyc, podlaczajac 
komputer do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Zainstalowana 
w komputerze bateria litowa NIE jest uzywana, gdy komputer jest 
podlaczony do zrodia pradu przemiennego. 



AOSTRZEZENIE: W komputerze zastosowano wewnetrznq baterie litowq 
z dwutlenkiem manganu. W przypadku nieprawidlowego obchodzenia 
sie z bateriq istnieje ryzyko pozaru lub poparzenia substancjq chemicznq. 
Ze wzgledu na ryzyko doznania obrazeri ciala, nalezy pamietac 
o nastepujqcych zaleceniach: 

■ Nie wolno ponownie tadowac baterii. 

■ Nie nalezy poddawac baterii dzialaniu temperatur wyzszych niz 60°C 
(140°F). 

■ Baterii nie wolno rozbierac, zgniatac, przekluwac, zwierac jej 
zewnetrznych kontaktow, wrzucac do wody ani ognia. 

■ Baterie nalezy wymieniac tylko na baterie firmy HP odpowiedniq 
dla tego produktu. 

APRZESTROGA: Przed przystqpieniem do wymiany baterii nalezy pamietac 
o wykonaniu kopii zapasowej ustawien pamieci CMOS komputera. Wyjecie 
baterii z komputera powoduje wyzerowanie ustawien pamieci CMOS. 
Informacje o tworzeniu kopii zapasowej ustawien pamieci CMOS mozna 
znalezc w Podr^czniku Program Computer Setup (F10) na dysku CD 
Dokumentacja diagnostyka. 



Baterii, pakietow baterii ani akumulatorow nie wolno wyrzucac do zwyktych 
pojemnikow na smieci. Aby przekazac je do recyklingu bqdz prawidlowej 
likwidacji, nalezy skorzystac z publicznego systemu zbiorki bqdz zwrocic 
je firmie HP, autoryzowanemu partnerowi firmy HP bqdz ich agentom. 
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APRZESTROGA: Elektrycznosc statyczna moze uszkodzic elektroniczne 
elementy komputera lub wyposazenie dodatkowe. Przed przystqpieniem do 
wykonywania opisanych dalej czynnosci nalezy rozladowac elektrycznosc 
statycznq, dotykajqc na krotko uziemionego metalowego obiektu. 



1. Jezeli wla.czona jest blokada Smart Cover Lock, uruchom 
program Computer Setup i wyta.cz czujnik Smart Cover Sensor 
oraz blokade. 

2. Wylacz komputer w prawidlowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nastepnie wyla.cz wszystkie podtaczone do 
niego urza.dzenia zewnetrzne. Odta.cz kabel zasilajacy od gniazda 
sieci elektrycznej i odta.cz wszystkie urza.dzenia zewnetrzne. 
Nastepnie zdejmij pokrywe komputera. 



Aby uzyskac dostep do baterii, konieczne moze bye wyjecie 
^ :5 ^ karty rozszerzen. 



3. Odszukaj baterie i jej uchwyt na ptycie gtownej. 

4. W zaleznosci od typu uchwytu baterii na ptycie gtownej, 
wykonaj ponizsze czynnosci w celu wymiany baterii. 

Typl 

a. Wyjmij baterie z uchwytu. 




Wyjmowanie baterii pastylkowej (typ 1) 

b. Wsun nowa. baterie do uchwytu, biegunem dodatnim 
skierowanym w gore. Uchwyt automatycznie zamocuje 
baterie w prawidtowej pozyeji. 
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Typ2 

a. Aby zwolnic baterie z uchwytu, scisnij metalowy zacisk 
wystajacy nad krawedziq baterii. Kiedy bateria wysunie 
sie ku gorze, wyjmij O. 

b. Aby zainstalowac nowq baterie, wsuri jej brzeg pod krawedz 
uchwytu, biegunem dodatnim skierowanym w gore. Nacisnij 
drugi brzeg baterii. Metalowy zacisk powinien wyskoczyc 
ponad brzeg baterii ©. 




Wyjmowanie i wktadanie baterii pastylkowej (typ 2) 
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Typ3 



a. Odciagnij zacisk O utrzymujacy bated? na miejscu, 
a nastepnie wyjmij baterie ©. 

b. Wtoz nowq baterie i ustaw zacisk z powrotem na miejscu. 



Wyjmowanie baterii pastylkowej (typ 3) 



Po wiozeniu baterii nalezy wykonac ponizsze czynnosci w celu 



ukonczenia procedury wymiany. 



5. Zaloz pokrywe komputera. 

6. Podlacz kabel zasilajacy do gniazda sieci elektrycznej 
i wlacz komputer. 

7. Za pomocq programu Computer Setup ustaw ponownie date 
i godzine, hasla oraz inne wartosci ustawien systemu. 
Wiecej informacji na ten temat mozna znalezc w Podreczniku 
do programu Computer Setup (F10) na dysku CD 
Dokumentacja i diagnostyka. 

8. Jezeli zwykle zabezpieczasz obudowe za pomocq blokady 
Smart Cover Lock, uruchom program Computer Setup 

i ponownie wlacz czujnik Smart Cover Sensor oraz blokade. 
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Blokady zabezpieczajqce 



Informacje o funkcjach zabezpieczeri danych mozna znalezc 
w Podreczniku do programu Computer Setup (F10) i Podreczniku 
zarzqdzania komputerami typu desktop na dysku CD Dokumentacja 
i diagnostyka oraz w Podreczniku oprogramowania HP ProtectTools 
Security Manager (niektore modele) w witrynie www.hp.com. 



Instalowanie blokady zabezpieczajqcej 



Za pomocq przedstawionych ponizej i na nast^pnych stronach blokad 
mozna zabezpieczyc komputer. 



Blokada kablowa 




Instalowanie blokady kablowej 
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Blokady zabezpieczajqce 



Uniwersalna blokada zaciskowa podstawy montazowej 
Bez kabla zabezpieczajqcego 

1 . Przewlecz kable klawiatury i myszy przez blokady. 
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3. Wloz bolec do blokady © i nacisnij przycisk ©, aby zablokowac 
blokady. Aby odblokowac blokady, uzyj dostarczonego klucza. 
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Blokady zabezpieczajqce 



Z kablem zabezpieczajqcym 

1. Zamocuj kabel zabezpieczajacy, okr§cajac go wokot 
nieruchomego obiektu. 




2. Przewlecz kable klawiatury i myszy przez blokady. 
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3. Przykrec blokade do podstawy montazowej za pomocq 
dostarczonego wkretu. 




4. Wtoz koniec kabla zabezpieczajacego z bolcem do blokady O 
i nacisnij przycisk ©, aby zablokowac blokady. Aby odblokowac 
blokady, uzyj dostarczonego klucza. 
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Wytadowania elektrostatyczne 



Ladunki elektrostatyczne znajdujace sie na ciele czlowieka lub 
innym przewodniku mogq doprowadzic do uszkodzenia plyty 
glownej lub innych czulych elementow czy urzadzeri. Moze to 
spowodowac ograniczenie trwalosci urzadzenia. 

Zapobieganie wyladowaniom elektrostatycznym 

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyladowaniami 
elektrostatycznymi, nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen: 

■ Nalezy unikac bezposredniego kontaktu urzqdzen ze skorq, 
przechowujqc je i transportujac w specjalnych opakowaniach 
antystatycznych. 

■ Elementy czule na wytadowania nalezy przechowywac 
w opakowaniach, az do momentu zainstalowania ich 

w stacjach roboczych zabezpieczonych przed wyladowaniami 
elektrostatycznymi. 

■ Przed wyjeciem urzadzenia z opakowania nalezy je umiescic 
na uziemionej powierzchni. 

■ Nalezy unikac dotykania wtykow, przewodow i obwodow 
elektrycznych. 

■ Przed kontaktem z elementami lub ukladami czulymi na 
wytadowania trzeba zawsze pamietac o wlasciwym uziemieniu. 
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Wyladowania elektrosfatyczne 



Metody uziemiania 

Dostepnych jest kilka metod uziemiania. Nalezy skorzystac z jednej 
z nich przed dotknieciem lub przystapieniem do instalowania 
elementow czulych na wyladowania elektrostatyczne. 

■ Na nadgarstek nalezy zakladac opaske uziemiajacq, polaczonq 
przewodem uziemiajacym z podstawq montazowq komputera 
lub samq stacjq roboczq. Opaski takie to elastyczne opaski 
uziemiajace, posiadajace opor minimum 1 megaoma 

+/-10 procent. Prawidlowe uziemienie zapewnia opaska 
przylegajaca do skory. 

■ Podczas pracy wykonywanej na stojaco nalezy stosowac opaski 
na stopy, palce u nog lub buty. Stojac na przewodzacej podlodze 
lub macie rozpraszajacej, nalezy stosowac opaski na obie stopy. 

■ Nalezy uzywac przewodzacych narzedzi serwisowych. 

■ Nalezy uzywac przenosnego zestawu serwisowego 
wyposazonego w skladanq mate rozpraszajacq ladunki 
elektrostatyczne. 

Zalecany sprzet do uziemienia mozna nabyc u autoryzowanego 
dystrybutora, sprzedawcy lub serwisanta produktow firmy HP. 



Wiecej informacji o wyladowaniach elektrostatycznych mozna 
uzyskac u autoryzowanego dystrybutora, sprzedawcy lub serwisanta 
produktow firmy HP. 
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Zalecenia dotyczqce pracy komputera, 

rutynowa piel^gnacja 
i przygotowywanie komputera 

do transportu 



Zalecenia dotyczqce pracy komputera i jego 
rutynowa pielegnacja 

Przy konfigurowaniu komputera i monitora oraz ich obsludze nalezy 
przestrzegac ponizszych zaleceri: 

■ Komputer nalezy chronic przed nadmiernq wilgociq, 
bezposrednim oddzialywaniem swiatla slonecznego oraz 
skrajnie wysokimi i skrajnie niskimi temperaturami. Informacje 
o zalecanych przedzialach temperatur i wilgotnosci znajduj^ 
sie w dodatku A, „Specyfikacje" tego podrecznika. 

■ Komputer nalezy umiescic na stabilnej i plaskiej powierzchni. 
Ze wszystkich stron komputera zawierajqcych otwory 
wentylacyjne oraz nad monitorem nalezy pozostawic 

co najmniej 10,2 cm wolnej przestrzeni, aby umozliwic 
swobodny przeplyw powietrza. 

■ Nie wolno w zaden sposob blokowac otworow wentylacyjnych 
ani otworow wlotowych, gdyz utrudni to swobodny przeplyw 
powietrza. Nie nalezy ustawiac klawiatury z opuszczonymi 
stopkami bezposrednio przed komputerem, poniewaz to rowniez 
ogranicza przeplyw powietrza. 

■ Nie wolno korzystac z komputera przy zdjetej pokrywie lub 
panelu bocznym. 
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Zalecenia dotyczqce pracy komputera, rutynowa piel$gnacja i przygotowywanie komputera do transportu 



■ Nie nalezy ustawiac komputerow jeden na drugim ani ustawiac 
ich tak blisko siebie, ze moglyby oddzialywac na siebie 
wzajemnie powietrzem obiegowym lub podgrzanym. 

■ Jezeli komputer bedzie uzywany w osobnej obudowie, nalezy 
zapewnic obudowie wentylacje wlotowq i wylotowq. Nadal tez 
majq zastosowanie wszystkie powyzsze zalecenia dotyczqce 
pracy komputera. 

■ Komputer i klawiature nalezy chronic przed kontaktem 
z plynami. 

■ Nie wolno zaslaniac szczelin wentylacyjnych monitora 
zadnym materialem. 

■ Nalezy zainstalowac lub uaktywnic funkcje zarzadzania energiq 
dostepne w systemie operacyjnym lub inne oprogramowanie, 

w tym stany uspienia. 

■ Przed przystapieniem do wykonywania wymienionych nizej 
czynnosci nalezy zawsze wylqczyc komputer. 

□ Powierzchnie zewnetrzne komputera nalezy czyscic 
za pomocq miekkiej i wilgotnej tkaniny. Uzywanie 
srodkow czyszczqcych moze zniszczyc powierzchnie 
lub spowodowac jej odbarwienie. 

□ Od czasu do czasu nalezy przeczyscic otwory wentylacyjne 
ze wszystkich stron komputera. Niektore rodzaje wlokien, 
kurz i inne ciala obce mogq zablokowac szczeliny 
wentylacyjne i ograniczyc przeplyw powietrza. 



E-2 



www.hp.com 



Instrukcja obsfogi sprz$tu 



Zalecenia dotyczqce pracy komputera, rutynowa piel$gnacja i przygotowywanie komputera do transportu 



Srodki ostroznosci przy obchodzeniu 
si$ z nap$dem optycznym 

Podczas obslugi lub czyszczenia napedu optycznego nalezy 
przestrzegac ponizszych zaleceri. 

Obstuga 

■ Nie wolno przesuwac napedu podczas pracy. Moze to 
spowodowac bledy odczytu danych. 

■ Nalezy unikac poddawania napedu naglym zmianom temperatur, 
gdyz moze to powodowac uszkodzenia wewnattz urzadzenia. 
Jezeli naped jest wlaczony, a temperatura nagle ulegnie 
gwaltownej zmianie, nalezy odczekac przynajmniej godzine, 

a nastepnie wylaczyc zasilanie. Po natychmiastowym 
przystapieniu do uzywania napedu mogq sie pojawic problemy 
z odczytywaniem danych. 

■ Nalezy unikac umieszczania napedu w miejscu, gdzie bedzie 
on narazony na duzq wilgotnosc, skrajne temperatury, drgania 
mechaniczne lub bezposrednie dzialanie swiatla slonecznego. 

Czyszczenie 

■ Panel przedni oraz elementy sterujace nalezy czyscic miekkq 
sciereczkq — suchq lub zwilzonq w roztworze lagodnego 
detergentu. Nie wolno bezposrednio spryskiwac urzadzenia 
zadnymi srodkami czyszczacymi. 

■ Nie wolno czyscic urzadzenia rozpuszczalnikami 

(na przyklad alkoholem lub benzenem), poniewaz substancje 
te mogq uszkodzic powierzchnie. 

Bezpieczehstwo 

Jezeli do napedu przedostanie sie jakis obiekt lub plyn, nalezy 
niezwlocznie odlaczyc komputer od zasilania i dostarczyc 
go do autoryzowanego punktu serwisowego firmy HP. 
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Zalecenia dotyczqce pracy komputera, rutynowa piel$gnacja i przygotowywanie komputera do transportu 



Przygotowanie do transportu 



Przygotowujac komputer do transportu, nalezy postepowac zgodnie 
z ponizszymi wskazowkami: 

1. Utworz kopie zapasowe danych znajdujacych sie na dysku 
twardym. W tym celu uzyj dyskow PD, tasm, dyskow CD 
lub dyskietek. Zadbaj o to, aby nosniki zawierajace kopie 
zapasowe nie byly w czasie przechowywania lub transportu 
poddawane dzialaniu impulsow elektrycznych ani 
magnetycznych. 

Dysk twardy jest blokowany automatycznie po wylaczeniu 
zasilania komputera. 

2. Wyjmij z napedow dyskietki programowe i umiesc 
je w osobnym miejscu. 

3. Wloz pustq dyskietke do napedu dyskietek, aby zabezpieczyc 
go na czas transportu. Nie uzywaj dyskietki, na ktorej sajuz 
zapisane lub bedq zapisywane dane. 

4. Wylacz komputer i podlaczone do niego urzadzenia zewn^trzne. 

5. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej, a nastepnie 
od komputera. 

6. Odlacz elementy komputera i urzadzenia zewnetrzne 
od zrodla zasilania, a nastepnie od komputera. 

Przed transportem komputera sprawdz, czy wszystkie karty sq 
wlasciwie osadzone i zamocowane w gniazdach na plycie glownej. 

7. Zapakuj elementy komputera i urzadzenia zewnetrzne do ich 
oryginalnych lub podobnych opakowan, z odpowiedniq ilosciq 
materialu tlumiacego, zabezpieczajqcego je podczas podrozy. 

Informacje dotyczqce dopuszczalnych zakresow temperatur 
i wilgotnosci podczas transportu znajdujq si§ w dodatku A, 
„Specyfikacje" tego podrecznika. 
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Indeks 



blokada kablowa, instalowanie C-l 
blokada zaciskowa podstawy montazowej, 

instalowanie C-3 
blokady 

blokada kablowa C-l 

blokada zaciskowa podstawy 
montazowej C-3 

klodka C-2 

Smart Cover Lock 2-3 
blokady zabezpieczajace C-l 

E 

elementy 

panel przedni 1-2 
panel tylny 1-3 

I 

instalowanie 
bateria B-l 
blokada kablowa C-l 
blokada zaciskowa podstawy 

montazowej C-3 
karta rozszerzen 2-13 
klodka C-2 

naped dyskietek lub dysk twardy 

we wnece 3,5-calowej 2-40 
naped dysku twardego 2-41, 2^-2 
naped optyczny 2-29 
pamiec 2-7 

wkrety prowadzace 2-29 



K 

karta PCI 

zobacz: karta rozszerzen 
karta rozszerzen 

instalowanie 2-13 

opcjonalna podstawka 2-13 

PCI 2-13 

PCI Express 2-13, 2-17 

polozenie gniazd 2-13 
klawiatura 

elementy 1-4 

zlacze 1-3 
klawisz aplikacji 1-4 
klawisz z logo systemu Windows 

funkcje 1-5 

lokalizacje 1-4 
klucz FailS afe Key 

uzywanie 2-3 

zamawianie 2-3 
klodka, instalowanie C-2 
komputer, specyfikacje A-l 

M 

moduly DIMM 

zobacz: pamiec 
monitor, podlaczanie 1-3 
mysz 

funkcje specjalne 1-5 
zlacze 1-3 



Instrukcja obsfogi sprzetu 



www.hp.com 



Indeks- 7 



Indeks 



N 

naped 

lokalizacje 2-21 

pokrywa 2-21, 2-40, 2-43 

wskazowki instalacyjne 2-19 
naped dyskietek 

przycisk wysuwajacy 1-2 

wskaznik aktywnosci 1-2 

wyjmowanie 2-22 
naped dysku twardego 

instalowanie we wnece 3,5-calowej 2-40 

przywracanie 2-40 

wskaznik aktywnosci 1-2 

wyjmowanie 2-39 

zakladanie 2-34 

zlacza SATA 2-19 
naped optyczny 

czyszczenie E-3 

instalowanie 2-29 

podlaczanie kabli 2-32 

polozenie 1-2 

przycisk wysuwajacy 1-2 

srodki ostroznosci E-3 

wkrety prowadzace 2-29 

wskazowki E-3 

wskaznik aktywnosci 1-2 

wyjmowanie 2-22 
numery telefonow wsparcia 
technicznego 2-3 

o 

oslona gniazda rozszerzen, 
zdejmowanie 2-14 



P 

pamiec 

identyfikowanie gniazd 2-9 

identyfikowanie modulo w 2-11 

instalowanie 2-7 

pojemnosc 2-7, 2-8, 2-11 

specyfikacje 2-7 

tryb asymetryczny 2-8 

tryb jednokanalowy 2-8 

tryb z przeplotem 2-8 

wypelnianie gniazd 2-8 
panel przedni, elementy 1-2 
panel tylny, elementy 1-3 
Parallel ATA, urzadzenia 2-19 
pokrywa 

instalowanie 2-44 

numery katalogowe 2-21, 2-40, 2^4 

zdejmowanie 2-43 
pokrywa komputera 

Smart Cover Lock 2-3 

zakladanie 2-6 

zdejmowanie 2-5 
polozenie numeru seryjnego 1-6 
przygotowanie do transportu E^l 

R 

RJ-45, zlacze 1-3 

s 

SATA 

controllers 2-19 

instalowanie dysku twardego 2-34, 2-40 
Smart Cover 

FailS afe Key 2-3 

wlaczanie 2-3 

zdejmowanie blokady 2-4 
specyfikacje 

komputer A-l 

pamiec 2-7 
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u 



z 



USB, porty 

panel przedni 1-2 
panel tylny 1-3 



zalecenia dotyczace pracy komputera E-l 



zalecenia dotyczace wentylacji E-l 



zasilacz 2-37, A-2 



w 



wskazowki 

instalowanie napedow 2-19 
naped optyczny E-3 
obsluga serwisowa komputera 2-1 
praca komputera E-l 
przygotowanie do transportu E-A 
wymiana baterii B-l 



wkrety prowadzace 2-19, 2-29, 2^-1 



zasilanie 

gniazdo kabla 1-3 
przycisk 1-2 
wskaznik 1-2 



zdejmowanie 

oslona gniazda rozszerzen 2-14 
pokrywa 2-43 
pokrywa komputera 2-5 



wyjmowanie 

naped dyskietek 2-22 
naped dysku twardego 2-39 



wskazowki instalacyjne 2-19 



wskazniki stanu 1-4 



zlacza audio 1-2, 1-3, 2-15 
zlacze mikrofonowe 1-2 
zlacze rownolegle 1-3 
zlqcze sluchawkowe 1-2 
zlacze szeregowe 1-3 
zlacze wyjscia liniowego 1-3 



naped optyczny 2-22 

PCI Express, karta rozszerzen 2-17 

Smart Cover Lock 2^1 
wyladowania elektrostatyczne, 

zapobieganie uszkodzeniom D-l 
wymiana baterii B-l 
wymiary komputera typu desktop A-l 
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